Information Update

The information in this document supersedes the information in the Dell
PowerEdge C6145 Getting Started Guide AOQ version.

Technical Specifications

Connectors (Per System Board)

Back
NIC Two R]-45 (10/100/1000 Mbps Ethernet)
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin D-Sub VGA
Management port Dedicated Ethernet port for remote management
access
1Pass connector Enables connecting to external PCl-¢ devices or a
PClI-¢ bus extender port
Internal
Micro-SD socket SD riser card memory socket
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Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system
configurations, see dell.com/environmental_datasheets.

Temperature
Operating 10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum
temperature gradation of 10°C per hour.

NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum
operating temperature is derated 1°F/550 ft.

NOTE: For AMD 6180SE 140 W processor, the
maximum operating temperature is up to 30°C
(86°F).

Information in this publication is subject to change without notice.
© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is
strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, and PowerEdge™ are trademarks of Dell Inc. AMD®
is a registered trademark of Advanced Micro Devices, Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade
names other than its own.
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Mise a jour des informations

Les informations de ce document remplacent celles du Guide de mise en route

de Dell PowerEdge C6145, version A00.

Caractéristiques techniques

Connecteurs (par carte systéme)

Arriére
Carte réseau Deux prises Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
Série Un connecteur DTE a 9 broches,
compatible 16550
USB Deux connecteurs a 4 broches, compatibles
USB 2.0
Vidéo VGA D-Sub a 15 broches
Port de gestion Port Ethernet dédié pour acces de gestion
a distance
Connecteur 1Pass Permet la connexion vers des périphériques PCl-¢
externes ou vers un port extendeur PCl-¢
Interne
Support Micro-SD Support mémoire pour carte de montage SD
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Environnement

REMARQUE : pour plus d'informations concernant les mesures environnementales liées
a différentes configurations spécifiques, rendez-vous sur
dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement De 10 2 35 °C (de 50 a 95 °F) avec un gradient
thermique maximal de 10 °C par heure.

REMARQUE : pour les altitudes supérieures a
900 metres (2950 pieds), la température maximale
de fonctionnement est réduite de 1 °C tous

les 300 metres (1 °F tous les 550 pieds).

REMARQUE : pour le processeur AMD 6180SE
140 W, la température maximale de fonctionnement
est de 30 °C (86 °F).

Les informations contenues dans cette publication sont sujettes 2 modification sans préavis.
© 2011 Dell Inc. tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque maniere que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL et PowerEdge™ sont des marques de Dell Inc.
AMD® est une marque déposée d'Advanced Micro Devices, Inc.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent étre utilisés dans ce document pour faire référence aux
entités revendiquant la propriété de ces marques ou de ces noms de produits. Dell Inc. rejette tout intérét
propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.



Informationsaktualisierung

Die Informationen in diesem Dokument ersetzen die Informationen im

Handbuch zum Einstieg (Version A00) fiir Dell PowerEdge C6145.

Technische Daten

Anschliisse (je Systemplatine)

Riickseite

NIC

Seriell
USB
Grafikkarte

Verwaltungsschnittstelle

1Pass-Anschluss

Intern

Micro-SD-Sockel

Zwei RJ-45 (10/100/1000-MBit/s-Ethernet-

Anschliisse)

9-polig, DTE, 16550-kompatibel

Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
15-polig, D-Sub-VGA-Anschluss

Reservierter Ethernet-Port fiir Remote-
Management-Access

Erméglicht eine Verbindung mit externen PCl-c-
Geriten oder mit dem Anschluss einer PCl-e-Bus-
Erweiterungskarte

Speichersockel fiir SD-Riserkarte
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Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen fiir bestimmte
Systemkonfigurationen finden Sie unter dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur

Betrieb 10 bis 35 °C mit einem maximalen
Temperaturgradienten von 10 °C pro Stunde.

ANMERKUNG: Bei Hohen iiber 900 Meter
verringert sich die maximale Betriebstemperatur
um 1 °C/300 m.

ANMERKUNG: Bei dem Prozessor AMD 6180SE
140 W betrdgt die maximale Betriebstemperatur
héchstens 30 °C.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2011 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfiltigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

Marken in diesem Text: Dell™, das DELL-Logo und PowerEdge™ sind Marken von Dell Inc. AMD® ist
eine eingetragene Marke von Advanced Micro Devices, Inc.

Alle anderen in dieser Publikation moglicherweise verwendete Marken und Handelsbezeichnungen
beziehen sich entweder auf die entsprechenden Hersteller und Firmen oder auf deren Produkte. Dell Inc.
erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.
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Actualizacion de informacion

La informacién contenida en este documento sustituye a la contenida en la Guia
de introduccién de Dell PowerEdge C6145 versién A0O.

Especificaciones técnicas

Conectores (por placa base)

Parte posterior

NIC Dos RJ-45 (Ethernet 10/100/1000 Mbps)

Serie 9 patas, DTE, compatible con ¢l estandar 16550

USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0

Video 15-pin D-Sub VGA

Puerto de administracién Puerto Ethernet dedicado para el acceso
a la administracién remota

conector 1Pass Habilita la conexion a dispositivos PCl-¢ externos
o a un puerto ampliador del bus PCl-e

Internos
Z6calo Micro-SD Zécalo de tarjeta vertical de memora SD
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Especificaciones medioambientales

NOTA: Para obtener informacidn adicional sobre medidas ambientales relativas a
configuraciones especificas del sistema, consulte dell.com/environmental_datasheets.

Temperature
En funcionamiento De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) con una
gradacion de temperatura méxima de 10 °C
por hora.

NOTA: Para altitudes superiores a los 900 m
(2 950 pies), la temperatura maxima de
funcionamiento se reduce 1 °C cada 300 m
(1 °F/550 pies).

NOTA: La temperatura maxima de funcionamiento
de los procesadores AMD 6180SE de 140 W es de
hasta 30°C (86°F).

La informacion contenida en esta publicacion puede modificarse sin previo aviso.
© 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este material en cualquier forma sin la autorizacion por
escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL y PowerEdge™ son marcas
comerciales de Dell Inc. AMD® es una marca comercial registrada de Advanced Micro Devices, Inc.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en esta publicacion para hacer referencia a
las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad
de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.



Bilgi Glincellestirmesi

Bu dokiimandaki bilgiler Dell PowerEdge C6145 Baslangi¢ Kilavuzu A00
stirimiindeki bilgilerin yerini almaktadir

Teknik Ozellikler

Konnektorler (Her Sistem Kartiigin)

Arka
NIC iki RJ-45 (10/100/1000 Mbps Ethernet)
Seri 9 pinli, DTE, 16550 uyumlu
USB Iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Video 15-pin D-Sub VGA
Yonetim baglanti noktasi Uzaktan yonetim erisimi i¢in atanmig Ethernet
yuvast
iPass konektorii Harici PCI-e cihazlarina veya PCl-e veri yolu
genisletme yuvasina baglantiya izin verir
Dabhili
Mikro-SD soketi SD yiikseltici kart bellek soketi
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Cevre Ozellikleri

NOT: Belirli sistem yapilandirmalari igin gevre élgtimleri hakkinda ek bilgi igin, bkz.
dell.com/environmental_datasheets.

Sicakhk
alisma Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik degisimli 10° -
$
35°C (50° - 95°F)
NOT: 2950 fitin tizerindeki yiikseklikler igin,
maksimum c¢alisma sicakligi 1°F/550 ft. diser.

NOT: AMD AMD 6180SE 140 W islemcisi igin,
maksimum c¢alisma sicakligi en fazla 30°C
(86°F)dir.

Bu belgedeki bilgiler 6nceden bildirilmeksizin degistirilebilir.
© 2011 Dell Inc. Tiim haklar1 sakhdir.

Dell Inc.'in yazili izni olmadan bu belgelerin herhangi bir sekilde ¢ogaltilmasi kesinlikle yasaktir.

Bu metinde kullanilan ticari markalar: Dell™, DELL logosu ve PowerEdge™ Dell Inc. kurulugunun ticari
markalaridir. AMD® Advanced Micro Devices Inc. kurulusuna ait tescilli bir ticari markadir.

Bu yayinda, marka ve adlarin sahiplerine ya da tiriinlerine atifta bulunmak i¢in bagka ticari marka ve ticari
adlar kullanilabilir. Dell Inc. kendine ait olanlarin disindaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hi¢bir
miilkiyet hakki olmadigint beyan eder.
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